
 

 
Communiqué de presse 

 
3SPGroup participe  

au salon OFC/NFOEC 2014 
 

Du 11 au 13 mars 2014 
Moscone Center, San Francisco, CA 

- Stand 1434 - 

 
Nozay, le 1

er
 mars 2014 – 3SPGroup annonce sa participation au salon OFC/NFOEC 2014 qui se 

tiendra au centre d’exposition de Moscone à San Francisco, en Californie, du 11 au 13 mars.  
 
Sur le stand, 3SPGroup présentera l’ensemble de ses gammes de produits pour les marchés des 

Télécom, de la CATV et du FTTH, notamment des produits suivants: démodulateurs DPSK, GFF/FBG, 

EDFA, VGA, Amplificateur Raman, TOSA, diode de pompe Raman, 14xx nm, et l’injecteur pompe/signal 

(1+1) x1.  

 
Le salon OFC - the Optical Fiber Communication Conference - et NFOEC - the National Fiber Optic 
Engineers Conference, constituent le rendez-vous incontournable pour les industriels des 
communications optiques du monde entier. 
 

Pour en savoir plus : www.ofcnfoec.org/home.aspx 

 
 

 
 
 
A propos de 3SPGroup 

 

3SPGroup est un leader dans les produits et solutions optiques innovantes pour les marchés des lasers, des capteurs et des 

télécommunications ainsi qu’un leader en instrumentation de systèmes pour l’environnement et les procédés industriels. Le Groupe 

conçoit, développe et commercialise des composants et modules optiques actifs et passifs haute fiabilité pour les applications 

télécom, industrie, sécurité et défense, médical et R&D. Il développe également des systèmes optiques de haute fiabilité.  Au 

travers de sa filiale Avensys Solutions, il offre une gamme complète d’instrumentation et de systèmes pour l’environnement et les 

procédés industriels. Le groupe 3SP est détenu majoritairement par Eurazeo, une des premières sociétés d’investissement cotées 

en Europe. 

 

Pour plus d’informations, voir : www.3spgroup.com 
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